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您也可至下列網址以獲得最新資訊 
www.cab.de/cn/product-marking/marking-laser

出貨內容、外觀設計及規格資料以本冊輸出時間當下的資訊  
為準，隨時可能更新。cab 對於本冊提供的資訊不作任何保證。  
 

當需要在極小的零件至極大的工件上雕刻精確且持久的標記
時，使用 cab 激光打標系統為經濟實惠的方案。  
以下為 cab 激光打標系統的多項優點：
 

•  激光光束可將高能量聚焦於極小的範圍。  

•   具備靈活性，金屬或塑料材質皆可經由激光打標的方式完成  
標記 – 即使要標記在一般情況下難以觸及的位置。  
 

•   快速的作業流程，高能量的激光光束不須克服機械阻力的  
問題。  

•  由於熱能在使用上不需要直接接觸，因此不會有機械應力 
   作用於零件上。

•   激光打標的標記可耐酸鹼、抗紫外線輻射、高溫及磨損。  
  

用途廣泛為 cab 激光打標系統的主要特色。可應用於不同產業
類別的金屬或塑料製品並在產品靜止的狀態下標記：

•   醫療技術產業 – 如醫療或手術器械上的機器可讀代碼；cab   
激光打標系統皆符合「醫療器械唯一標識系統」指令。 
  

•   航太業 – 各種重要零件 ( 如渦輪 ) 上的 Data Matrix 二維 
條碼。 

•   電子/電機工業 – PCB 板、接頭或開關元件上作為品質保證  
用途的產品代碼及文數字字符。  

•   汽車產業 – 由激光打標而成的代碼可用於汽車零組件的  
可追溯性。打標的內容可包含生產資料、日期、序號、料號  
及批號。  
 

前言
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cab 激光打標機主要用於金屬及塑料材質的加工。 
依據需求及材料可衍生出不同的加工方式：

QR Code 追蹤 鑄件標識

應用範例

雕刻

由高能量密度造成的汽化去除材質。藉此產生輪廓銳利的  
凹洞。

燒蝕

用激光將表層去除以露出位於下方的材質。應用實例包括經  
陽極處理及上漆的物體表面。

變色

應用於塑料材質。顏色的改變取決於材質的化學組成以及成分  
或填料。 

退火

主要應用於高合金不鏽鋼以及鈦金屬。

汽車零部件標識鋁製銘板

流量表 醫療器材尺寸搭配

醫療器材 消毒過程追蹤
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激光打標機 XENO 4                    20, 30, 50 瓦
激光打標機 XENO 4 可對塑料、金屬以及上漆的表面進行雕刻
作業。 

激光打標機 XENO 4 由兩個元件組成：激光光束源控制裝置及  
振鏡頭。振鏡頭透過光纖與激光光束源連結，可安裝於任何 
一處位置。

內建的對焦器便於工件的定位。

XENO 4 的特色為

• 輕巧的振鏡頭設計

• 打標作業迅速

• 內建對焦器

• 可快速調整打標平台

• 焦點偏移的高度差最大可至 140 mm

• 對應工業 4.0

• 透過 TCP/IP 進行操作及監控

激光光束源控制裝置安裝於  
19 吋的機殼內部。

傳輸接口  用於生產流程控管

1   以太網絡 10/100 Base ( PC 專用 ) 
設備在出貨時已設定 IP 位址或 DHCP 模塊。

2   以太網絡 10/100 Base ( 週邊配件專用 )  
用於與終端裝置間的雙向傳輸資料。

3  + 4    2 組 RS232 C 串口 ( 週邊配件專用 ) 
用於與終端裝置間的雙向傳輸資料。

5   操作及監控用數位 I/O 接口  
搭配 8 組可自由編程的輸入及輸出。 
保護電路遵循 IEC 61131-2 的標準

6  用於啟動及監控激光的外部控制接口。

7   用於整合外部安全迴路及連接外部緊急 
開關的接口。

激光打標機的打標效果及品質主要取決於激光光束的輸出  
功率及聚焦位置。

cab 激光打標機 XENO 4 是半導體泵浦及氣冷式。本設備提供  
高品質的光束以及高脈衝峰值功率。激光光束源提供 20、30  
及 50 瓦的輸出功率。

搭配不同型號的平場聚焦透鏡，激光打標機 XENO 4 可涵蓋的 
打標區域為 69 x 69 mm 至 290 x 290 mm。  
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XENO 4S 的焦點偏移功能

藉由對焦位置的調整，XENO 4S 可輕易地在零組件上瞬間補正 
高度差異。 

藉由機械單位的調整，零組件上位於不同平面的複雜打標內容 
也能夠在不影響週期時間的情況下完成。 

控制裝置按照各自的比例換算成工件上的佈局。對焦位置的     
調整依據使用的平場聚焦透鏡可至 ±70 mm。

工作距離

f = 254 mm
焦點偏移 ±70 mm

打標區域
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規格資料

平場聚焦透鏡 用於 XENO 4 XENO 4S
透鏡 適用型號 100.2 160.2 254.2 420.2 160.2 254.2
 工作距離  mm 149 ± 4 210 ± 8 310 ± 8 549 ± 20 210 ± 8 310 ± 8

 打標區域  mm 69 x 69 112 x 112 180 x 180 290 x 290 100 x 100 @ +35 偏移
135 x 135 @ -35 偏移

160 x 160 @ +70 偏移
250 x 250 @ -70 偏移

 光點直徑 µm ~25 ~35 ~50 ~85 ~35 ~50
 = 分辨率  dpi 1,000 725 500 300 725 500
振鏡頭

 安裝方向 水平 / 垂直

 打標速度 mm/s ~5,000
 焦點偏移 mm - - ±35 ±70
 焦點偏移速度 ms/mm - - 0.5 0.3
定位校正激光 
 激光波長  nm 650
 連續激光輸出功率  mW <1
電子零件

 32 位元處理器時脈  MHz 600
 主記憶體 RAM  MB 256
 內建快閃記憶體 Flash   MB 512
尺寸及重量 Rack 4RU 19“
控制裝置 寬 x 高 x 深  mm 420 x 178 x 420
  重量   kg 16
振鏡頭  寬 x 高 x 深  mm 99 x 135 x 205 99 x 155 x 260
  重量   kg 3 4

1.1 - 1.12 1.13 - 1.14 1.15 - 1.16 1.17 - 1.18
激光打標機 XENO 4 / 20 XENO 4 / 30 XENO 4 / 50 XENO 4S / 20 XENO 4S / 30 XENO 4S / 50
激光光束源                                               脈衝摻鐿光纖激光 ( 氣冷式 )
 最高連續激光輸出功率 W   20 30 50 20 30 50
 脈衝能量  mJ 1
 激光波長  nm 1,064
 激光光束品質 M2   <1.8
 脈衝寬度  ns <120
 脈衝頻率   kHz 20 - 60 30 - 60 50 - 100 20 - 60 30 - 60 50 - 100
 傳輸線  m 2.5

操作面板

鍵形開關 激光光束源 開/關
按鍵 定位校正激光 / 對焦器 開/關
  打開遮罩 打開/關閉

顯示 啟動 激光光束源啟動

   激光錯誤 激光光束源故障

   就緒 激光光束源就緒

   電源 電源供應 開啟

   定位校正激光 / 對焦器 開啟

  打開遮罩 安全鎖打開

連接器 服務  USB Mini
  資料記憶體 USB
操作環境

電源供應 100-240 VAC, 50/60 Hz
電源開關 開/關
耗電量                   待機 W 65 
      最大值 W 200 200 350 200 200 350
安全認證 CE, FCC Class A
激光安全等級 EN60825-1
   激光光束源 等級 4
   定位校正激光 等級 2
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XENO 4S 振鏡頭 XENO 4 振鏡頭 XENO 4 控制裝置

尺寸圖
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激光打標系統 XENO 1

2.1 2.2 2.3 2.4
激光打標系統 XENO 1
激光光束源 脈衝摻鐿光纖激光

 最高連續激光輸出功率  W 20 30
 脈衝能量 mJ 1
 激光波長 nm 1,064
 激光光束品質 M2   <1.8
 脈衝寬度 ns <120
 脈衝頻率  kHz 20 - 60 30 - 60
定位校正激光 / 對焦器

 激光波長 nm                                650
 連續激光輸出功率 mW <0.4
平場聚焦透鏡 適用型號 160.2 254.2 160.2 254.2
 工作距離 mm 210 ± 8 310 ± 8 210 ± 8 310 ± 8
 打標區域 mm 112 x 112 180 x 180 112 x 112 180 x 180
工作空間 高度 mm 200 100 200 100
凹槽板 寬 x 高 x 深 x 間距               mm 500 x 20 x 375 x 25
Z 軸電動行程 mm 210
 定位精準度 mm ± 0.1
  重複精準度 mm ± 0.1
 移動速度 mm/s 20
內側工作空間照明 LED 燈
電動門 電動開啟 / 關閉

工件最大重量 kg 30
尺寸及重量

機器  寬 x 高 x 深 mm 580 x 660 x 700
 重量 approx. kg 65
激光防護窗 寬 x 高 mm 100 x 200
抽氣裝置

38 可彎曲的軟管吸頭 NW mm
 抽氣管 NW mm 50
操作環境 
電源供應 100-240 VAC, 50/60 Hz
耗電量 待機 <35 W / 一般操作 150 W / 最大值 200 W
安全認證 CE, FCC Class A
激光安全等級 EN60825-1  等級 1
操作面板

LED 顯示 電源、就緒、啟動、錯誤、打標

帶燈按鍵 操作 開/關                             啟動

對焦器 開/關 Z 軸 上/下
抽氣裝置 開/關 旋轉軸治具 左/右
LED 燈 開/關 電動門 開/關

開關 緊急開關

鍵形開關 自動 / 手動

監控

安全迴路 關閉

收集錯誤資訊 激光打標機 抽氣裝置

傳輸接口

工作空間 旋轉軸治具 數位 I/O 接口

機身背面 2 x 以太網絡 TCP/IP 抽氣過濾裝置 AF5
24 V 專用數位 I/O 接口 外部啟動開關、

                                                   外部緊急開關連接接口

6.7   抽氣過濾裝置 AF5

配件

XENO 1 為佔用空間極小的輕巧桌上型機種。 

XENO 1 相當適合用於金屬或塑料材質的打標。

XENO 1 滿足了 cab 激光打標系統於市場產品線中的低價位 
空缺，且仍然符合工業用機種的高標準。

透過馬達帶動的 Z 軸及對焦器，打標平台的高度調整及對焦  
移動最大可達 200 mm。在附有刻度的打標板上，振鏡頭由   
軟件自動控制。

依據不同鏡頭鏡片的型號差異，打標區域的尺寸分為 112 x 112 
或 180 x 180 mm。打標區域可從置中的位置向右推移至邊緣。

藉由定位校正激光可事先模擬打標作業。

在電動門關閉時，設備內側安裝的 LED 燈可以協助作業人員   
觀察工件作業狀況。

工件固定機構可安裝於凹槽板上。 

旋轉軸治具專門應用在圓柱體工件的處理。

自動電動門開啟或關閉皆在數秒內完成。材料可從三個側面     
手動或藉由自動系統置入。

搭配全面性的激光打標機編輯軟件 cabLase 設計版面的編排、
操作打標的進行及監控處理的過程。

XENO 1 遵循 RoHS 及 REACH 這類法定的環保指令及法規。
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外部啟動信號

XENO 1 為用於單一及多組工件的激光打標系統，  
配備完善的該系統具有操作的高度舒適性。

電動門裝置

可電動調節高度的振鏡頭搭配定位校正雷射
( 用於預覽打標作業 )

用於定位打標平台的對焦器  

設於內側工作空間的 LED 燈

專用於圓柱體打標的旋轉軸治具  
( 搭配三爪夾頭 )
操作及監控用數位 I/O 接口，  
搭配 8 組可自由編程的輸入及輸出  

操作面板搭配功能按鍵及狀態顯示

用於夾住工件固定機構的凹槽板

提供 20 或 30 瓦輸出功率的光纖激光

技術細節

傳輸接口

廢氣抽吸軟管

連接旋轉軸治具的插座

用於整合外部安全迴路的介面

外部 24 V 電源 ( 附加功能專用 )

2 組以太網絡 10/100 Base
設備在出貨時已設定 IP 位址或 DHCP 模塊。

抽氣過濾裝置連接埠

可順著凹槽板推移的 Z 軸
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激光打標系統 XENO 3

3.1 3.2
激光打標系統 XENO 3
激光光束源 脈衝摻鐿光纖激光

 最高連續激光輸出功率  W 20 30
 脈衝能量 mJ 1
 激光波長 nm 1,064
 激光光束品質 M2   <1.8
 脈衝寬度 ns <120
 脈衝頻率  kHz 20 - 60 30 - 60
定位校正激光 
 激光波長 nm 650
 連續激光輸出功率 mW                                          <0.4
平場聚焦透鏡 適用型號 160.2
 工作距離 mm 210 ± 8
 打標區域 mm 112 x 112
內側工作空間照明 LED 燈
打標物件

銘板

 寬度 x 高度  最小 mm 40 x 20
 最大 mm 120 x 100
 銘板的公差標準 ISO 2768-mk
 定位精準度 mm ±0.2
 銘板可放置數量 ( 0.5 mm ) 片 100
 銘板厚度 mm 0.5 - 1.0
尺寸及重量

機器 寬 x 高 x 深 mm 420 x 480 x 480
   重量  approx. kg < 35
激光防護窗 寬 x 高 mm 100 x 200
抽氣裝置

 可彎曲的軟管吸頭 NW mm 38
 抽氣管 NW mm 50
傳輸接口

機身背面 2 x 以太網絡 TCP/IP、抽氣過濾裝置 AF5、
外部啟動開關、外部緊急開關連接接口

操作面板

LED 顯示 電源、就緒、啟動、錯誤、打標

開關 緊急開關

監控

電動門 開啟 / 關閉

收集錯誤資訊 激光打標機
抽氣裝置

操作環境

電源供應 100-240 VAC, 50/60 Hz
耗電量 待機 <35 W / 一般操作 150 W / 最大值 200 W
安全認證 CE, FCC Class A
激光安全等級 EN60825-1 等級 1
性能等級 d

軟件

激光打標機編輯軟件 cabLase Editor 5
cabLase automation

軟件操作 啟動
定位校正激光 開/關

抽氣裝置 開/關
LED 燈 開/關

3.3   客製化的銘板固定架

6.7   抽氣過濾裝置 AF5

配件

XENO 3 為具備高度整合性的激光打標系統，用於在金屬及塑料
製的銘板上製作耐久的打標內容。

光纖激光源、控制裝置及工作空間整合於具備安全等級 1 的    
激光防護箱內。XENO 3 輕巧的構造設計只需要極小的佔用       
空間，相當適合作為桌上型機種使用。

XENO 3 的打標性能特別適合惡劣的使用環境。經由 XENO 3     
打標處理過的內容即使長期處於惡劣環境中仍可清楚辨識。

經由 XENO 3 打標處理的銘板可應用於液壓缸、馬達、幫浦、   
傳動裝置、汽車底盤或系統零部件的標識。

不同尺寸銘板的加工處理藉由固定架的更換得以順利進行。   
可以打標的銘板尺寸 ( 寬 x 高 ) 介於 40 x 20 至 120 x 100 mm  
之間，厚度介於 0.5 至 1 mm 之間。

內置的銘板堆疊高度最大可至 50 mm。

透過防護窗可觀察有照明的內側工作空間的打標過程。

可展開的把手便於激光打標系統的擺設。

搭配功能齊全的激光打標機編輯軟件 cabLase，使用圖層進行
平面設計、打標的操作及監控打標的處理過程皆為 XENO 3 所 
具備的項目。

針對機器設備間或人機互動模式下的遠程操作及線上監控， 
XENO 3 具備了相關的規劃。

用於金屬的打標及物件表層的燒蝕處理時，強烈建議您選購  
抽氣過濾裝置搭配使用。
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外部啟動信號

XENO 3 為用於單一及多片銘板的激光打標系統，  
配備完善的該系統具有操作的高度舒適性。

技術細節

傳輸接口

用於整合外部安全迴路的介面 

2 組以太網絡 10/100 Base
設備在出貨時已設定 IP 位址或 DHCP 模塊。  

外部 24 V 電源 ( 附加功能專用 )

抽氣過濾裝置連接埠

閘門機構

提供 20 或 30 瓦輸出功率的光纖激光

操作面板 
搭配功能按鍵及狀態顯示

手動調節高度的振鏡頭搭配定位校正激光
( 用於預覽打標作業 )

設於內側工作空間的 LED 燈

內建抽氣裝置

手把

銘板輸送模塊

可替換的銘板固定架

收板架 ( 放置打標完成後退出的銘板 )
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激光防護箱 LSG+100E
激光防護箱 LSG+100E 為工業級解決方案，搭配激光打標機 
XENO 4 進行打標。此外穩固的鋼板結構提供了寬闊的工作   
空間，足夠的空間用來裝設激光光束源以及 19 吋基架上的      
工業型 PC。 

鍵盤及電腦屏幕以符合人體工學的方式安裝於支臂上。操作門 
為電動開闔。

4.1 4.2
激光防護箱 LSG+100E 230 V LSG+100E 120 V
工作空間 寬 x 高 x 深 mm 980 x 460 x 980
凹槽板 寬 x 深 mm 550 x 375
間距 mm 25
Z 軸行程 mm 440
 定位精準度 mm 0.02
 重複精準度 mm ± 0.02
 最大移動速度 mm/s 60
內側工作空間照明 省電燈泡

電動門 電動開啟 / 關閉

開啟 / 關閉時間 s <2
平場聚焦透鏡 適用型號 100.1 160.1 254.1 420.1
 打標區域 mm 69 x 69 112 x 112 180 x 180 290 x 290
 工作距離 mm 141 ± 4 202 ± 8 302 ± 8 541 ± 20
 工件最大高度 mm 60 - 490 430 330 90
工件最大重量 kg 50
尺寸及重量

寬 x 高 x 深 mm 1,000 x 2,280 x 1,120
激光防護窗 寬 x 高 mm 200 x 100
機身支架 Ø mm 80
抽氣管 Ø mm 50
激光打標機 XENO 4 及 PC 
專用基架

4RU 19“

重量 kg 395

操作環境

電源供應 220-240 VAC, 50 Hz 100-140 VAC, 60 Hz
電源開關 開/關
激光安全等級 EN60825-1 等級 1
安全認證 CE
操作面板

LED 顯示 電源
就緒

啟動
錯誤

打標

帶燈按鍵 操作 開/關
對焦器 開/關
抽氣裝置 開/關
照明 開/關

啟動
Z 軸 上/下
X 軸 左/右

旋轉軸治具 左/右
電動門 開/關

備用

開關 緊急開關

鍵形開關 自動 / 手動

監控

安全迴路 關閉

收集錯誤資訊 激光打標機
抽氣裝置

傳輸接口

緊急開關連動迴路                   XENO 4
外部控制接口                 XENO 4
數位 I/O 接口                          XENO 4
步進馬達 Z 軸、X 軸、旋轉軸治具

抽氣過濾裝置 AF5
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閘門機構

大型閘門機構的設計讓設備能夠輕易置入激光防護箱  
LSG+100E。如此一來可妥當地將工件固定機構安裝在  
位於明亮工作空間的凹槽板上。  

線性滑軌 Z400
可精準且快速地調整焦距。線性滑軌 Z400 藉由整合至  
操作面板的按鍵完成操作設定。  
 

4.3  PC ( 安裝於 4RU 19 吋基架 ) 

4.4  19 吋電腦屏幕

4.5  標準鍵盤 ( 搭配光電鼠標 )

4.6  鍵盤搭配軌跡球

6.7  抽氣過濾裝置 AF5

8.1  旋轉桌模塊 RTM650 ( 請洽詢 cab )

8.6  線性滑軌 X400

8.7  旋轉軸治具 D30

8.8  三爪夾頭 D30

8.12  軸控制器 2S

配件

技術細節
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激光標籤打印機 LM+

使用激光標籤打印機 LM+ 可直接在標籤上精準打印不同尺寸 
的標籤並且不使用額外的工具裁切標籤。 

經由激光處理的標籤可使用切刀裁切或搭配外掛標籤回捲器 
回捲標籤。

5.1 5.2
激光標籤打印機 LM+160.2 LM+254.2
工作空間 寬 x 高 x 深 mm 160 x 5 x 190
定位精準度 mm 0.2
輸送速度   mm/s 200
內側工作空間照明 LED 燈
標籤材質 單張或連續式標籤

 厚度 mm 0.055 - 0.3
 最大重量 g/m2 500
 寬度 mm 25 - 120
最大標籤高度 mm 180
紙捲

 最大外徑 mm 300
 紙管直徑 mm 76
 回捲方向 外捲 或 內捲

平場聚焦透鏡 適用型號 160.2 254.2
打標區域 mm 112 x 112 120 x 180
工作距離 mm 210 ± 8 310 ± 8
尺寸及重量

寬 x 高 x 深 mm 440 x 520 x 802
激光防護窗 寬 x 高 mm 100 x 50
機身支架  Ø mm 50
抽氣管 Ø mm 50
重量 kg 22
操作環境

電源供應 100-240 VAC, 50/60 Hz
電源開關 開/關
激光安全等級 EN60825-1 等級 1
安全認證 CE

操作面板

LED 顯示 連續式紙張
標籤

按鍵 標籤出紙
標籤退紙
裁切

開關 自動 / 手動
緊急開關

監控

安全迴路 關閉

標籤固定滾軸 鎖定

標籤 置於打標位置 / 無標籤

傳輸接口

緊急開關連動迴路              XENO 4
RS232C 串口   XENO 4 CON5
外部緊急開關

切刀

裁刀

激光標籤打印機 LM+
搭配移動式底座、置於控制台      
上方的外掛標籤回捲器、電腦      
屏幕專用支柱以及抽氣過濾        
裝置 AF1.1

4.3  PC ( 安裝於 4RU 19 吋基架 ) 

4.4  19 吋電腦屏幕

4.5  標準鍵盤 ( 搭配光電鼠標 )

4.6  鍵盤搭配軌跡球

5.3      外掛標籤回捲器 

5.4      軟管套組 

5.5      移動式底座

5.6      控制台 

5.7      電腦屏幕專用支柱

6.1      抽氣過濾裝置 AF1.1

配件
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工業 4.0 及物聯網象徵著智慧生產未來的前景。應用軟件   
及設備間的連線為實踐這一切的關鍵技術。與時俱進的  
cab 激光打標機配備了所有必需的程序界面及資料界面。  
我們樂意為您在產品的應用上給予協助！

工業 4.0

激光打標機編輯軟件 cabLase
脫機模式 
cabLase 不需借助個人電腦即可支援打標作業。打標圖層及  
附屬的字型下載後藉由軟件的管理將其傳送至激光的控制  
裝置。處理過程的控制及監控透過數位信號進行。

遠程主機模式
cabLase 允許 PC / PLC 這類的主控裝置經由以太網絡或  
ProfiBus 進行一連串的遠程操作。程序指令可用於圖層的  
選擇、打標資料的變更、控制及監控處理過程。

遠程應用程序接口 ( API )
特別用於複雜製造過程的整合。應用包括物件的生成、參數  
設定、透過 PC / PLC 從外部管控及處理現有的圖層和可變      
資料。

COM 自動化服務器
用於客製化的個別打標應用。它提供包含激光打標機編輯 
軟件 cabLase 所有功能在內的指令數據庫。

ERP 及 MES 系統內部的整合 
cabLase 針對打標系統在 MES 及 ERP 系統平台內部的整合
提供相對應的程序模塊。舉打標應用的例子來說，cab 作為
「SAP 條碼打印機供應商計畫」的成員，cabLase 可以與 SAP   
的資料串流作連結。 

cabLase Editor 5 提供下列的功能：

• 使用圖層進行平面設計
• 打標的操作
• 監控打標的處理過程

軟件

cabLase Editor 5

字型

所有字型
所有 Windows 系統內建的全真字型 ( 文字填滿或 
僅有外框 )；激光標準單線、雙線及三線字型。  
所有字型皆可自由縮放及進行立體打標。

文字校準 任意對齊及旋轉、圓弧打標

字符間距 壓縮及拉伸

圖案

圖案元素 線條、圓形、矩形、多邊形；
所有閉合平面元素的陰影線

圖案格式 PLT, DXF, BMP, JPG, PCX, WMF, EPS, TIF;
所有的圖案元素皆可縮放、移動、旋轉、組成群組
以及鏡射。可使用特殊工具對齊物件。

條碼

一維條碼 Interleaved 2/5
Code 39, Code 93
Code 128

Codabar
EAN
UPC

二維條碼 DataMatrix, ECC200, QR-Code
所有條碼高度與寬度比例皆可變更。可選擇產生      
校驗數位或反轉碼輸出。

其他特色

序號、時間、日期

可變更的編輯區域

嵌入 Windows 程序的圖形資料

可編程激光參數

處理資料及參數資料的儲存

控制數位輸入及輸出

附加軸的控制及監控， 
例如舉升軸、旋轉軸及線性軸 
建議系統需求 ( PC )
作業系統 Windows 7 專業版 SP1 或 Windows 10 ( 32/64 位元 )
處理器 最低需求為 Intel Core i5-6400, 建議需求為 i7-6700 

或效率更高的選擇

主記憶體 至少 8 GB, 建議大小為 16 GB 或以上

硬盤 軟件的記憶體需求為 1 GB
傳輸接口 網卡 10/100 MBit ( 用於連接激光打標機 )

USB 2.0 連接埠 ( 保護器專用 )

cabLase 規格簡介

所有激光打標機的出貨內容皆附贈  
cabLase Editor 5 的 USB 軟件保護器。
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6.4   預濾片

6.5   懸浮物過濾網

6.6   活性碳濾網

耗材

6.2    廢氣抽吸軟管，長度 2.5 m
 

6.3    狹縫吸頭 
 用於清潔工作空間
 

配件

控制裝置

搭配吸嘴的外蓋
預濾片
懸浮物過濾網

活性碳濾網

操作面板

顯示器 LED 燈
濾網飽和度

抽氣裝置 開/關
重設

按鍵 1 執行 / 待機

按鍵 2 重設

調節旋鈕 吸力

傳輸接口

I/O 接口

監控 執行 / 待機

無故障操作

收集錯誤資訊：

- 溫度錯誤

- 渦輪錯誤

- 濾網已飽和

- 預濾裝置錯誤

控制裝置 執行 / 待機

6.1

抽氣過濾裝置 AF1.1

最大吸力 m3/h 320
最大真空壓力 Pa 12,500
過濾配備                           過濾等級
預濾片    M5 

懸浮物過濾網      H13 

活性碳濾網 

尺寸及重量

機器   寬度 mm 355
  高度 mm 682
   深度 mm 355
  重量 ~kg 35

抽氣管     NW mm 50

抽氣過濾裝置 AF1.1 ( LM+ 專用 )

有害粒子及塵埃透過預濾裝置和懸浮物過濾網被分離出來。  
氣狀汙染物經由活性碳濾網吸收。之後經過淨化的空氣再度   
返回週遭的環境中。

抽氣過濾裝置 AF1.1 的出色之處在於模塊化的設計以及可       
輕易地更換濾網。

在激光對材料的加工過程中會產生有毒的塵埃及氣狀汙染物。
抽氣過濾裝置 AF1.1 保護了操作人員的健康，防止激光打標的 
工作空間及透鏡遭受到汙染。抽氣過濾裝置 AF1.1 同時也維持
了穩定的激光輸出功率。工作空間的空氣透過高功率的渦輪以 
一條可彎曲的軟管抽走。 

操作環境

電源供應               240 VAC, 50/60 Hz
耗電量  待機 W < 40

 一般操作 W 400
 最大值 W 1,200

安全認證 CE
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抽氣過濾裝置 AF5 ( XENO 系統及 LSG+100E 專用 )

6.10   預濾片
 

6.11   預濾網
 可吸收約比預濾片多十倍的有害粒子 
 及塵埃

6.12   懸浮物過濾網

6.13   活性碳 / 生物活性碳濾網

耗材

6.8     預濾模塊
  擴充配備

6.9    廢氣抽吸軟管，長度 2.5 m
 包含在出貨內容中

6.3    狹縫吸頭 
 包含在出貨內容中
 用於清潔工作空間

配件

6.7 6.8

抽氣過濾裝置 AF5 AF5
搭配預濾模塊

最大吸力 m3/h 230
最大真空壓力 Pa 11,000
過濾配備                                     過濾等級
預濾片  F5  -
預濾網  F7 - 

懸浮物過濾網   H13  

活性碳 / 生物活性碳濾網  

尺寸及重量

機器  寬度 mm 350 350
 高度 mm 647 880
 深度 mm 350 350
 重量 ~kg 40 55

抽氣管  NW mm 50 50

在激光對材料的加工過程中會產生有毒的塵埃及氣狀汙染物。
抽氣過濾裝置 AF5 保護了操作人員的健康，防止激光打標的    
工作空間及透鏡遭受到汙染。抽氣過濾裝置 AF5 同時也維持了
穩定的激光輸出功率。工作空間的空氣透過高功率的渦輪以一條
可彎曲的軟管抽走。 

有害粒子及塵埃透過預濾網和懸浮物過濾網被分離出來。氣狀
汙染物經由活性碳濾網吸收。之後經過淨化的空氣再度返回   
週遭的環境中。

抽氣過濾裝置 AF5 的出色之處在於模塊化的設計以及可輕易地
更換濾網。

搭配吸嘴的外蓋

搭配吸嘴的外蓋

預濾網

懸浮物過濾網

活性碳 / 生物活性碳濾網

控制裝置

預濾片
懸浮物過濾網

活性碳 / 生物活性碳濾網

控制裝置

操作面板

顯示器 LCD 彩色屏幕

濾網飽和度 錯誤訊息

濾網狀態 渦輪 / 溫度

吸力 裝置錯誤

按鍵 1 執行 / 待機

按鍵 2 吸力

傳輸接口

RS232C 串口

監控 執行 / 待機 抽氣過濾 1/2
吸力 轉數

溫度錯誤 溫度

渦輪錯誤 操作時間 ( 執行 )
濾網已飽和 操作時間 ( 待機 )
預先警示濾網須更換 (75 %)

控制裝置 執行 / 待機

吸力 增 / 減
重設

操作環境

電源供應 100-240 VAC, 50/60 Hz
耗電量     待機 W <40

 一般操作 W 400
 最大值 W 1,100

安全認證 CE, FCC, cETLus, W3, CAN ICES-3
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工
作
距
離

配件

旋轉桌模塊 RTM650 ( LSG+100E 專用 )
可在旋轉桌上安裝兩組固定機構供單一或多組工件使用。透過  
雙手操作開啟 180° 的旋轉功能。

旋轉桌模塊 RTM650
旋轉桌直徑 mm 650
平場聚焦透鏡 型號 100.1 160.1 254.1
工件最大高度 mm 360 300 150
工件最大重量  kg 20 ( 含工件固定機構 )
開關準確度 ± 0.1 mm at = 600 mm
旋轉週期 2.5 s / 180°

激光防護窗及安裝框架 ( LSG+100E 專用 )
安裝於機身外殼或電動門上以便觀察打標作業的進行。激光    
防護窗可直接或搭配經陽極處理的黑色前面板及背框安裝於機
殼內側。

激光防護窗 100 x 200
安裝框架 100 x 200
尺寸  寬度 mm 228 228
  高度 mm 128 128
  厚度 mm 3 2

平場聚焦透鏡 ( F-Theta )
透鏡可以配合不同大小的打標區域做調整。  
打標區域越小，分辨率則越高。

平場聚焦透鏡專用保護鏡

保護鏡安裝於平場聚焦透鏡上方。如有損壞可進行更換。

保護鏡 100 160 254 420
外徑 mm 80 75 75 114

平場聚焦透鏡 100.2 160.2 254.2 420.2

應用機型                                XENO 4
XENO 1
XENO 3

XENO 4/4S

XENO 1
XENO 4/4S XENO 4

工作距離 mm 149 ± 4 210 ± 8 310 ± 8 549 ± 20
打標區域 mm 69 x 69 112 x 112 180 x 180 290 x 290
光點直徑  µm ~25 ~35 ~50 ~85
=̂ 分辨率 dpi 1,000 725 500 300
焦點偏移 ( XENO 4S ) mm – ± 35 ± 70 –
焦點偏移速度  ms/mm – 0.5 0.3 –
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直線導軌 X400 ( LSG+100E 專用 )
可藉由直線導軌將客製化的工件或托盤固定機構 ( 限重 50 kg  
以下 ) 精準定位。 

直線導軌 X400
移動距離 mm 440
定位精準度 mm 0.05
重複精準度 mm ± 0.05
最大移動速度 mm/s 60
尺寸 寬 x 高 x 深 mm 835 x 110 x 200
負荷能力  kg 50
重量  kg 16

軸控制器 2S ( LSG+100E 及 XENO 4 專用 )
軸控制器藉由 RS232 或 I/O 接口定位線性軸及旋轉軸。

軸控制器 2S
尺寸 寬 x 高 x 深 mm 150 x 110 x 25
傳輸接口 Z 軸及旋轉軸

 I/O 接口 手動操作專用

 RS232 自動操作專用

電源供應 24  VDC
軸控制器專用傳輸線 2S
長度 mm 3,000

配件

直線導軌 Z400, Z200 ( XENO 4 專用 )
可藉由直線導軌將振鏡頭精準定位。 

直線導軌 Z400 Z200
移動距離 mm 440 200
定位精準度 mm 0.05 0.05
重複精準度 mm ± 0.05 ± 0.05
最大移動速度 mm/s 60 20
尺寸 寬 x 高 x 深 mm 110 x 840 x 220 110 x 510 x 220
負荷能力 kg 10 7
重量 kg 16 9

旋轉軸治具 D30 ( LSG+100E 專用 ) 
旋轉軸治具 D30.1 ( XENO 1 專用 )
用在圓柱體工件周圍的打標。工件可夾在三爪夾頭上。 

旋轉軸治具 D30 / D30.1
轉數 rpm 0 - 40
操作力矩 Nm 12
轉動角度  min. [arcmin] 2.5
夾持力矩 Nm 20
最小夾持直徑 mm 15
最大工件直徑 mm 160
到凹槽板的距離 mm 84
尺寸 寬 x 高 x 深 mm 125 x 105 x 128
重量 kg 3
三爪夾頭 D30
夾持範圍 內徑 mm 23 - 76
 外徑 mm 3 - 76
旋轉軸治具專用傳輸線 D30
長度 mm 1,000
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型號及料號總覽 

項目 料號  設備

2.1   5528130
 激光打標系統 XENO 1
 20 W / 160.2 ( 附透鏡 )

2.2   5528140
 激光打標系統 XENO 1
 20 W / 254.2 ( 附透鏡 )

2.3   5528150
 激光打標系統 XENO 1
 30 W / 160.2 ( 附透鏡 )

  5528160
 激光打標系統 XENO 1
 30 W / 254.2 ( 附透鏡 )2.4

出貨內容   激光打標系統 XENO 1 ( 附透鏡 )
  USB 軟件保護器 cabLase Editor 5
  電源線 E+F 型，長度 1.8 m
  網絡線 CAT 5e，長度 3 m
  緊急開關保護鎖
  操作手冊 德 / 英

項目 料號 設備

3.1   5528610
激光打標系統 XENO 3
20 W / 160.2 ( 附透鏡 )

3.2   5528615
激光打標系統 XENO 3
30 W / 160.2 ( 附透鏡 )

出貨內容   激光打標系統 XENO 3 ( 附透鏡 )
  USB 軟件保護器 cabLase Editor 5
  電源線 E+F 型，長度 1.8 m
  網絡線 CAT 5e，長度 3 m
  緊急開關保護鎖
  操作手冊 德 / 英

項目 料號 配件

3.3   5528xxx 客製化的銘板固定架

項目    料號 設備

1.1   5528560
激光打標機 XENO 4
20 W / 100.2 v.E.

1.2   5528430
激光打標機 XENO 4
20 W / 160.2 v.E.

1.3   5528435
激光打標機 XENO 4
20 W / 254.2 v.E.

1.4   5528570
激光打標機 XENO 4
20 W / 420.2 v.E.

1.5   5528565
激光打標機 XENO 4 
30 W / 100.2 v.E.

1.6   5528440
激光打標機 XENO 4 
30 W / 160.2 v.E.

1.7   5528445
激光打標機 XENO 4 
30 W / 254.2 v.E.

1.8   5528575
激光打標機 XENO 4 
30 W / 420.2 v.E.

1.9   5528580
激光打標機 XENO 4 
50 W / 100.2 v.E.

1.10   5528585
激光打標機 XENO 4 
50 W / 160.2 v.E.

1.11   5528590
激光打標機 XENO 4 
50 W / 254.2 v.E.

1.12   5528595
激光打標機 XENO 4 
50 W / 420.2 v.E.

1.13  5528504
激光打標機 XENO 4S
20 W / 160.2 v.E.

1.14  5528506
激光打標機 XENO 4S
20 W / 254.2 v.E.

1.15   5528508
激光打標機 XENO 4S 
30 W / 160.2 v.E.

1.16  5528510
激光打標機 XENO 4S 
30 W / 254.2 v.E.

1.17  5528600
激光打標機 XENO 4S 
50 W / 160.2 v.E.

1.18  5528605
激光打標機 XENO 4S 
50 W / 254.2 v.E.

出貨內容      激光打標機 XENO 4 ( 附透鏡 )
     USB 軟件保護器 
     編輯軟件 cabLase Editor 5
     電源線 E+F 型，長度 1.8 m
     網絡線 CAT 5e，長度 3 m
     緊急開關保護鎖
     安裝手冊 德 / 英

項目    料號  配件

1.19 5528441 XENO 4/FL+ 振鏡頭專用固定板

1.20 5528555 XENO 4S/FL+ 振鏡頭專用固定板
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型號及料號總覽

項目   料號  配件

6.2   5905818  廢氣抽吸軟管，長度 2.5 m

6.3   5907174.001  狹縫吸頭

項目   料號 耗材                           最小包裝單位

6.4 5906617.001 預濾片                                              10

6.5   5906618.001 懸浮物過濾網                                  1

6.6 5906619.001 活性碳濾網                                         1

項目     料號    抽氣過濾裝置 AF1.1

6.1   5907275
抽氣過濾裝置 AF1.1 搭配過濾組
以及與裝置整合的電源線 E+F
型，長度 2.5 m

 

出貨內容    抽氣過濾裝置 AF1.1 搭配過濾組
   操作手冊 德

項目 料號 配件

5.3   5525355 外掛標籤回捲器 ER 4/300 LM

5.4   5527655 軟管套組 LM+

5.5   5527585  移動式底座 

5.6   5527675  控制台 R 版/L 版

5.7   5527705  電腦屏幕專用支柱

項目  料號 設備

5.1     5528670 激光標籤打印機 LM+160.2
XENO 4 專用

5.2     5528675 激光標籤打印機 LM+254.2
XENO 4 專用

出貨內容
  

    激光標籤打印機 LM+
    電源線 E+F 型，長度 1.8 m
       傳輸線, 9/9-pin, 長 3 m ( 緊急開關連動迴路專用 )
    傳輸線, 9/9-pin, 長 3 m ( 外部控制接口專用 )
              傳輸線, 25/15-pin, 長 3 m ( 抽氣裝置專用 ) 
    振鏡頭專用光圈
    標籤輸送專用導引夾 ( 1 mm )
    標籤輸送專用導引夾 ( 2 mm )
    切刀
    抽氣裝置專用蓋
    抽氣裝置專用絞鍊 ( 搭配節氣閥 )
    安裝手冊 德 / 英

項目     料號  抽氣過濾裝置 AF5

6.7   5907550  抽氣過濾裝置 AF5 搭配過濾組

出貨內容   抽氣過濾裝置 AF5 搭配過濾組
  廢氣抽吸軟管
  狹縫吸頭
  電源線 E+F 型，長度 2 m
  連接線 SUB-D25 ( 公 / 公接頭 )，長度 3 m
  操作手冊 德 / 英

項目     料號  配件

6.3   5907174.001 狹縫吸頭

6.8   5907570 預濾模組搭配預濾網

6.9   5907537.001  廢氣抽吸軟管，長度 2.5 m

項目     料號  耗材                           最小包裝單位                   

6.10   5906555.001 預濾片                                                  10

6.11   5907575.001 預濾網                                                 1

6.12   5906569.001     懸浮物過濾網                                    1

6.13   5906570.001 活性碳 / 生物活性碳濾網            1

項目 料號 設備

4.1  5528650 激光防護箱 LSG+100E 
XENO 4 專用 - 230 V

4.2  5528655 激光防護箱 LSG+100E 
XENO 4 專用 - 120 V

  出貨內容 
 
 
 
 
 
 

激光防護箱 LSG+100E 
電源線 E+F 型，長度 1.8 m
傳輸線, 9/9-pin, 長 3 m ( 緊急開關連動迴路專用 )
傳輸線, 9/9-pin, 長 3 m ( 外部控制接口專用 )
傳輸線, 25/25-pin, 長 3 m ( I/O 接口專用 )
傳輸線, 15/15-pin, 長 3 m ( 抽氣裝置專用 )
電腦屏幕專用支臂 ( 搭配鍵盤架 )
安裝手冊 德 / 英

項目 料號 配件

4.3
5570125 PC ( 安裝於 4RU 19 吋，德語版 )

5570135 PC ( 安裝於 4RU 19 吋，英語版 )

4.4 5570130 19 吋電腦屏幕

4.5

5901626 USB 標準鍵盤 ( 德語版 )

5901677 USB 標準鍵盤 ( 英語版 )

5901658 光電鼠標

4.6
5901621 USB 鍵盤搭配軌跡球 ( 德語版 )

5901651 USB 鍵盤搭配軌跡球 ( 英語版 )
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項目 料號 配件

8.1 請洽詢 cab 旋轉桌模塊 RTM650

8.2 5907189 激光防護窗 
100 x 200 mm

8.3 5527416 安裝框架 
100 x 200 mm

8.4 5527695 直線導軌 Z400

8.5 請洽詢 cab 直線導軌 Z200

8.6 5527690 直線導軌 X400

8.7

5905933 旋轉軸治具 D30

5906350 旋轉軸治具 D30.1
搭配連接線及軸控制器

8.8 5905978 三爪夾頭 D30

8.9 5526156 傳輸線 D30

8.10 5528250.001 緊急開關保護鎖

8.11 5528368 腳踏開關

8.12 5527685 軸控制器 2S

8.13 5527665 傳輸線 2S

8.14 5527478 轉接線組 FL-PCI

8.15 5527479 轉接線組 FL-TCP

項目    料號 軟件

9.1 5526096.001 USB 軟件保護器
cabLase Editor 5

9.2 5526094 USB 軟件保護器
cabLase Editor 5 ( 僅供儲存 )

型號及料號總覽

項目 料號 備件

7.1   5527846.001 平場聚焦透鏡 ( F-Theta ) 100.2 
69 x 69 mm

7.2   5527847.001 平場聚焦透鏡 ( F-Theta ) 160.2 
112 x 112 mm

7.3   5527848.001 平場聚焦透鏡 ( F-Theta ) 254.2 
180 x 180 mm

7.4   5527849.001 平場聚焦透鏡 ( F-Theta ) 420.2 
290 x 290 mm

7.5

  5528305.001 平場聚焦透鏡專用保護鏡 100

  5528310.001 平場聚焦透鏡專用保護鏡  
160, 254

  5528315.001 平場聚焦透鏡專用保護鏡 420
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條碼打印機  
MACH1, MACH2

條碼打印機  
MACH 4S 

條碼打印機  
EOS 2

條碼打印機  
EOS 5

條碼打印機  
SQUIX 2

條碼打印機  
SQUIX 4

條碼打印機  
SQUIX 6.3

條碼打印機  
A8+ 

條碼打印機  
XD4T ( 雙面打印 )

條碼打印機  
XC ( 雙色打印 )

貼標系統 
Hermes C ( 雙色打印 )

打印模塊  
PX Q

試管貼標系統 
AXON

標籤及碳帶 標籤編輯軟件  
cablabel S3

標籤剝離機 
HS, VS

快速貼標機  
IXOR

激光打標系統激光打標機  
XENO 4

cab 產品總覽

貼標系統 
HERMES Q

  更多產品資訊請參見 www.cab.de/cn
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